
半导体回流焊炉

产品名称 半导体回流焊炉

公司名称 深圳市斯明特电子设备有限公司

价格 98000.00/个

规格参数 类型:焊接设备
品牌:斯明特
最大有效尺寸:450（mm）

公司地址 中国广东深圳市宝安区松岗潭头东路斯明特工业
园

联系电话 0755－27134357 13530887718

产品详情

炉胆结构
运风方式 采用微循环技术,把整个炉胆分为1680小区,与市面上小循

环机型相比,小循环机型在其热风从吹风孔吹出出后要经
过一个炉膛的距离才被炉膛边收风孔收回,在收回过程中
又与炉膛边吹出气体发生干扰,因此小循环机型在炉膛内
pcb大量通过时,其每一块pcb上的温度曲线发生波动,即其
加热的重复精度较差,而微循环机型在炉膛内pcb大量通
过时的温度曲线与仅一块板通过时的温度曲线永远一致,
加热的重复精度极高,非常适合无铅工艺中工艺空间较小
的特点.

内部结构 采用磨砂面不锈钢及蜂巢式小咀子组成,模块式加热块运
风组合,维护极其方便,是当今业内的合理的机型结构

本产品的类型是热风回流焊接机，品牌是斯明特，有效尺寸是450（mm），型号是SM-PC-8820，产品别
名是回流焊，材料及附件是锡膏，电流是交流，用途是焊锡，作用对象是PCB板，作用原理是热风循环
，重量是1500（kg），工作电压是380v，焊接时间是10S

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

